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摘要(译)

使用附加设备可以实现多孔径超声探头的优势。来自位于不同阵列中的
多个换能器元件的回波的同步和相关对于多孔径成像的成功处理是必不
可少的。这里公开的算法教导了当传输源来自另一个超声系统并使附加
系统与另一个超声系统同步时成功处理这些信号的方法。具有不同噪声
分量的二维图像可以由各个换能器元件接收的回波构成。所公开的技术
在医学成像中具有广泛的应用，并且理想地适合于使用两个或更多个肋
间空间的多孔径心脏成像。
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